BONDTEC SMS25

1-K-MS-Fugendichtstoff BONDTEC ...

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC SMS25 wurde speziell fiir dauerelastische Anschlussfugen rund um Fenster
und Tiren entwickelt. Es vernetzt durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem
elastischen Dichtstoff. Das Produkt ist einkomponentig und wird gebrauchsfertig
geliefert.

BONDTEC SMS25 wird eingesetzt fiir Anschlussfugen im Hochbau an Fenstern und
Tdren im Innen und AuBenbereich. Es handelt sich um ein neutrales
Vernetzungssystem welches fast geruchlos aushartet.

Eigenschaften: Werkstoffeignung:
> |6semittelfrei > Aluminium*

> geeignet flir Anschluss- und Dehnungsfugen > Backstein*

> kompensiert Ausdehnungen » Beton*

> ohne Schrumpf
> keine Blasenbildung
» hohe Bruchdehnung

> Blech (entfettet)*
> Edelstahl (entfettet)*

> hohe UV-Bestandigkeit > Gips
> zulassige Gesamtverformung 25% > Hartfaserplatten
> sehr breites Haftspektrum > Holz
> Uberlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen > Mortel*
gegeben. > Porenbeton*
> Putz*
Technische Daten: > PVC-Hart (entfettet)*
> Stahl*
Basis: MS-Polymer b Stein*
Vernetzung: Feuchtigkeit > Ziegel*
Konsistenz: pastos/mittelviskos
Hautbildezeit: ca. 16 min. * vorbehandeln
Shore Harte: ca. 30 Shore A
Bruchdehnung: ca. 450%
Zugspannung: ca. 1,0 N/mm?
Bestandigkeit: -40°C bis +100°C
Farbe: betongrau, weild
Gebinde: 290ml / 600ml

C€

EN 15651-1

Weiter Informationen entnehmen Sie dem aktuellen technischen Merkblatt.
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